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全文摘要
即将举行的WAIC大会仅对正式签约客户开放，内容需经研究所审核，严禁未经授权的媒体转发，否则将被视为侵权并追究法律责任。会议聚焦AI领域的最新进展、行业趋势、技术展示及企业参展情况，旨在展示中国在全球AI产业链的地位及AI技术对资本市场的潜在影响。国泰海通证券看好计算机板块未来发展，提醒投资者谨慎决策。同时，强调电话会议内容使用受限，提醒注意法律后果与投资风险。

章节速览
00:00 国泰海通WAIC大会前瞻：重磅会议与AI产业趋势
国泰海通证券在WAIC大会前分享了会议亮点，包括国家领导人参会、史上最大规模的展览内容、以及AI领域的最新进展和中国在全球产业链中的地位。会议不仅展示了全球AI最新成果，还预示着科技产业的催化作用，强调了计算机板块的业绩反转、市场低位及产业趋势的持续推进，看好板块未来表现。

04:32 2026 WAIC：智能伙伴共创未来，AI产业进入系统化竞争新阶段
2026年世界人工智能大会（WAIC）于7月17日至20日在上海召开，主题为‘智能伙伴共创未来’。大会展览面积首次突破10万平方米，1100余家企业参展，展示3000余项技术和产品，其中300余款新品全球首发。AI产业竞争从单一模型转向系统化，涵盖算力系统、智能体平台等。大会布局清晰，世博展区聚焦应用，张江展区侧重技术，徐汇西岸关注生活场景。论坛汇聚图灵奖和诺贝尔奖得主，讨论AI for science等前沿议题，标志着大会向学术研究、技术发布和产业展示并重的综合性平台升级。

08:37 AI技术在产业生态中的应用与创新
对话深入探讨了AI技术在不同产业领域的应用，包括大模型、工业智能体、医疗数据中心等专业场景的产品创新。重点分析了百度的do mate、mini x的M3大模型、无问苍穹的安全脱敏智能体、维D技术的smart预制架空基础设施以及月山面的P0P12.7扣等产品。这些产品展示了AI从理解文本到视觉理解、从跨应用跨文件的复杂任务处理到企业隐私保护和成本优化的演进过程，体现了AI技术如何进一步延伸到操作系统、企业决策和工业自动化等领域。

13:01 AI技术在智能设备与专业领域的应用探索
对话介绍了多款AI技术在智能设备和专业领域的创新应用，包括新城的智能T手机，它将大模型与智能体结合，实现跨应用任务处理；灵异万物的决策中枢平台，用于企业内部决策与执行流程的智能化；西门子的工程智能体，显著提升工业自动化设计效率；深度原理的工业材料研发AI，连接模型预测与实验设备，加速材料研发；天物科技的蛋白质研发平台，实现计算与实验的干湿闭环；库帕斯的全链路AI数据服务体系，服务于视觉模型、自动驾驶等领域；金山办公的WTF comment，聚焦企业级AI办公智能体；以及蚂蚁阿福，应用于社区医疗服务。这些案例展示了AI商业化正深入科研、办公、医疗等专业场景，推动智能化转型。

17:29 国产算力与智能机器人技术亮点
对话聚焦于国产算力技术的最新进展，包括华为的超大规模集群、中科曙光的超算与AI融合系统，以及中兴通讯的开放超节点架构。同时，智能机器人领域的创新产品如智能机器人的远征A3 ultra、语数科技的GD01载人变形机甲，以及富利业的智能全系列机器人也被重点提及，展现了机器人在具身智能与多场景应用方面的突破。

22:33 AI芯片与系统级竞争：国产AI技术新进展
对话重点讨论了H4场馆和张江科学会馆在AI创业项目、国产AI芯片及计算系统进展方面的观察。H4场馆关注AI创业项目和生态，而张江科学会馆则聚焦国产AI芯片的最新突破，如东方创新的DF1000芯片，以及系统级竞争，包括液冷技术、高速互联和数据中心解决方案。整体展示了AI产业从芯片到系统级的竞争升级。

26:56 2026 WVIP科技展：中国AI产业链全面升级
2026 WVIP科技展聚焦中国AI产业全面升级，涵盖底层算力、大模型、操作系统与终端入口、自身智能、AI for size与工业AI五大主线。徐汇西岸展区强调AI终端解决真实需求与持续交互商业模式，展示AI眼镜、智能穿戴等产品。整体会议分析了国产AI产业链从芯片到行业应用的系统化能力提升，推动产业从单点突破走向系统化兑现。

发言总结
发言人1
他首先强调了本次电话会议的性质，指出会议内容仅限内部学习使用，任何未经授权的转发都构成侵权，国泰海通证券将依法追责。接着，他强调了本届WAIC大会的重要性，指出由于国泰海通自筹备初期即参与其中，观察到大会规模宏大，吸引了超过一千家企业参展，三千个展厅，显示出国家领导人的出席、大会规模和规格的显著提升，以及AI产业竞争逻辑已从单一模型竞争转向系统化产业竞争。

他进一步介绍了大会的展示内容，涵盖了硬件、模型智能、智能体、操作系统、终端入口、机器人供应链、商业交付体系等多个方面，并强调了AI在工业、医疗、科研、金融、消费等领域的广泛应用。重点提到了参展的知名企业和他们的创新技术，如华为的阿特拉950、曙光的10万卡超级集群、以及各种AI芯片和系统进展，强调了底层算力、大模型、AI操作系统、终端机身智能和行业应用的重要性，并指出了AI在科研和工业流程中的应用。

最后，他重申了会议的专业性质，再次强调了未经授权的转发行为构成侵权，并提醒投资者在投资时需谨慎决策。

要点回顾
本次电话会议的内容是否可以对外分享或转发？
发言人1：不可以，本次电话会议内容仅供国泰海通证券正式签约客户内部学习使用，并经国泰海通证券研究所审核后方可留存。未经授权和允许，不得对外转发或分享。

WIC大会今年有哪些重磅看点？
发言人1：今年的WIC大会有多个亮点：一是国家领导人将出席并发表讲话；二是展会规模史上最大，展览馆面积突破10万方，参展企业超过1000家，展厅数量达3000多个；三是展示了众多硬件产品和技术，包括华为的阿特拉950真机、曙光的超级集群以及各类智能体和智能手机新品发布；四是应用场景广泛，涵盖了机器人、垂直领域应用等多方面。

这次WIC大会对科技产业和资本市场有何影响？
发言人1：大会能让大家了解最新的全球AI进展和中国在全球产业链中的地位，同时也能为资本市场提供科技产业催化作用，有助于增强市场信心，尤其是在最近市场调整较大的背景下。

对于计算机板块的整体观点如何？
发言人1：我们目前看好计算机板块，主要基于三点理由：业绩从去年Q3开始反转，市场估值较低，且产业趋势持续向好，如AR领域快速发展，大量投资涌入算力提升，产业趋势明确。

能否具体汇报一下2026年世界人工智能大会的整体情况及产业方向？
发言人1：本届WAIC将于7月17日至20日在上海举行，主题为“智能伙伴共创未来”。整体规模上，展览面积首次突破10万平方米，参展企业超过1100家，展示了3000余项技术和产品，其中300款新品将在大会期间全球发布。今年更值得关注的是，AI产业竞争逻辑发生变化，从单一模型扩展到算力系统、智能体平台等多个层面，AI正进入系统化产业竞争阶段。

大会论坛有哪些亮点？
发言人1：本届大会已确定有九位图灵奖和诺贝尔奖得主参会，如强化学习先驱Richard Sutton将进行主旨演讲，姚其志担任首届WIC academic大会主席，多位嘉宾还将讨论AI for science的新赛事。这表明大会正在强化学术交流环节，由过去的偏产业展示转变为综合性平台，包括学术研究、技术发布和产展示及商业对接。

大会三个片区定位分别是什么？
发言人1：世博片区聚焦AI在各行业应用，是产业链最完整、参展企业最多的区域；张江片区侧重底层技术和基础设施，如AI芯片、高速互联等；徐汇西岸则关注消费端和生活场景应用，展示AI手机、眼镜、AIGC产品等消费级终端。

在世博片区有哪些重要的看点和值得关注的公司及产品？
发言人1：世博片区分为H1到H4四个展馆，其中H1关注AI如何进入产业和企业流程，H2展示算力系统和硬科技，H3集中于机器人和机身智能，H4则展示初创公司开发者项目和One PC项目，四个展馆共同构建了一张完整的AI产业全景图。

H一馆的应用和生态中，有哪些代表性企业和值得关注的产品？
发言人1：H一馆涵盖了众多领域，其中代表性企业包括阿里巴巴、百度、华为、京东、腾讯、科大讯飞、商汤、联想Linux、金山办公、月之暗面、中科曙光和西门子等。值得关注的产品主要有两类：第一类是大模型产品，如百度的mini max、月之暗面灵异万物和金山办公的重要核心观察，重点在于产品是否能从简单问答发展到跨文件、跨软件和跨业务流程执行；第二类是AI进入工业科研、医疗和数据中心等专业场景的产品，例如西门子的工业智能体深度原理、天物科技的AI for science平台以及维D技术的数据中心基础设施方案。

在具体产品中，有哪些值得首先关注的案例？
发言人1：首先推荐关注百度的do mate，这是一个通用智能体，具备AI8字特性，通过自然语言可以完成跨应用、跨文件的复杂任务，并且拥有长效记忆能力，能持续学习，提升个人用户办公效率，为企业用户提供流程标准化支持。其次，关注mini x的M3大模型，搭载自研的MSA稀疏注意力架构，支持百万级别超长下文，在代码修复、全栈开发和性能优化方面表现出色，同时强化了AG能力，扩展到图像视频识别和电脑操作阶段。

还有哪些其他值得关注的产品或技术？
发言人1：无问苍穹的evening cloud安全脱敏智能体采用端云一体架构和3段式脱敏推理方案，解决云端大模型使用时的隐私和合规问题，已在律所合同审核、文本分析等领域应用，并开放API供行业客户集成。维D技术的smart预制预制架空基础设施通过一体化集成母线通道和管路布线系统，大幅缩短施工时间并降低成本。此外，月山面的P0P12.7扣优化了底层编程指令执行效率，降低了智能体在长流程编程任务中的推理成本。

在操作系统和企业决策层面，有哪些值得关注的智能体应用？
发言人1：新城的sad x应用智能T手机作为大模型原生智能体手机，已通过人工智能终端智能化分级标准的L三级测试，内置智能体并整合模型、软件和硬件资源，旨在让智能体更深度地参与到用户的系统和应用中。灵异万物的外侧决策中枢平台面向企业客户，搭载动态上下文引擎和智能体规划决策引擎，将企业内部数据转化为决策并由多个智能体协同执行，实现数据业务系统与专家经验的整合。西门子的I跟工程智能体则是针对工业自动化工程的专用AI智能体，能支持PLC代码生成、HMI开发和系统优化工作，显著提高工作效率和方案质量。

AI for size在科研研发流程中的应用情况如何？
发言人1：深度原理的工业材料研发AI sense产品矩阵覆盖需求解析、分子生成物性预测、自动实验和数据复盘环节，应用于新材料、新能源、日化和电子等领域，实现科研数据和环节的连接，使AI能参与完整的材料研发流程。天物科技的meet with Venus蛋白质研发平台以智能体为核心，支持研究人员通过自然语言完成定向进化和从头设计，联动自动化实验室实现干湿闭环，提升实验效率。库帕斯的全链路AI数据服务体系通过一系列工具和服务覆盖数据采集、清洗、标注、测试和应用环节，服务于视觉模型、自动驾驶、低空装备和具身智能等领域。

在AI商业化应用方面，有哪些企业级或社区医疗场景的产品值得关注？
发言人1：金山办公的WTF comment作为企业级AI办公智能体，能够理解组织知识、串联业务流程、执行复杂办公任务并沉淀可追溯结果。蚂蚁蚂蚁阿福则面向社区医疗场景，连接居民、家庭医生和政府管理部门，提供AI家庭医生服务，已在多个省市落地，服务超过170万居民。这些产品展示了AI商业化正逐步从通用聊天工具扩展到科研研发、办公流程和医疗服务等专业领域。

HR技术和创新馆主要覆盖哪些领域？在HR技术和创新馆中，有哪些代表性企业及其产品值得关注？
发言人1：HR技术和创新馆主要覆盖智能驾驶、电力能源、GPGPU芯片、2SX、ISX端侧芯片、上网通信、算硬件设备以及城市治理等领域。代表性企业包括库雷西木兮摩尔县城、雪阳科技、新华3、中兴通讯等。其中，华为发布了S950 super pod和advice 950 super cluster，搭载了1024张生成卡，整体算力规模超过50万卡，旨在构建超大规模AI算力底座。

H三智能馆关注的重点是什么？
发言人1：H三智能馆重点关注机器人与具身智能，包含机器人的核心零部件、灵巧手工业机器人、通用人形机器人、四级机器人和9积分大模型等方向。其中，智能机器人的远征A3 ultra支持自主充电、无人运维和多重安全体系，目标是实现7到27乘24小时稳定作业。

中科曙光的scale x万卡集群有何特点及应用场景？
发言人1：中科曙光的scale x万卡集群面向AI for size落地于郑州超算互联网节点，兼顾高精度科学计算和AI训练。采用自研芯片、无损高速网络、异步并行架构和浸入式液冷技术，内置科研模型和数据集，服务于材料、气象和生命科学等领域。

中兴通讯的OEM超节点系统架构有何创新点？
发言人1：中兴通讯联合多家国产算力企业推出的OEM超节点系统架构采用了无胶正胶、无背板零线设计，并通过分布式光交换实现网络拓扑动态调整和平滑扩展，有助于降低算力互联消耗和运维复杂度，提升系统扩展性和灵活性。

H4场馆的主要内容是什么？
发言人1：H4场馆主要展示初创公司、开发者生态及one BC项目，旨在观察前端创业项目和AI创业的变化，帮助理解AI产品的应用场景和商业模式。

长江科学会馆的技术之星体现在哪些方面？
发言人1：长江科学会馆的技术之星重点展示国产AI芯片和计算系统的进展，汇集了百余家企业、两百余项产品展品和60余项国内首发首秀，聚焦通用大算力芯片、异构计算、电源终端芯片、高速互联等技术，并关注芯片在服务器和集群中的应用情况、软件生态成熟度、模型适配性和客户部署批量情况。

徐汇西岸区域在大会中的主题是什么？
发言人1：徐汇西岸区域主题为生活智能，展示了AI如何进入消费终端和日常生活，重点关注AIGC视频、AI应用虚拟人、多模态生成产品、AI手机教育和健康硬件、AI眼镜和智能穿戴等领域，以及AI终端是否真正解决实际需求、具备持续使用交互方式和明确商业模式的情况。

本次大会最值得关注的焦点是什么？
发言人1：最值得关注的是国产AI产业链能否从底层芯片和算力系统延伸到大模型智能体、操作系统、AI终端和行业应用，形成完整的系统交付能力，推动产业从单点突破走向系统化兑现。


